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El cultivo de soja en Uruguay es uno de los principales cultivos del pais, sin embargo,
su rendimiento se ve afectado fuertemente por la presencia de plagas y enfermedades.
Una forma de mitigar estos efectos adversos es a través de la utilizacién de bioinsumos
microbianos aplicados en recubrimientos de semillas. Los rizobios a partir de la fijacion
biolégica de nitrégeno cumplen una funcion nutricional fundamental en los cultivos de
leguminosas, pero poseen una sobrevivencia limitada una vez aplicados a las semillas.
Por su parte, los hongos entomopatdégenos del género Metarhizium son capaces de
mitigar efectos adversos provocados por plagas y enfermedades. Se propone el
desarrollo de un recubrimiento que permita la aplicacion y mantenimiento de la viabilidad
de los microorganismos, de forma que actien como biofertilizante y biocontrolador. Se
probaron distintas composiciones del polimero para el recubrimiento en base a la
capacidad de adhesion a las semillas, resistencia mecénica y porosidad del material
obtenido. La estructura de los polimeros preparados y la localizacion de los
microorganismos en el recubrimiento se analizé por microscopia electrénica de barrido.
El efecto del biopolimero sobre la semilla de soja, se realizé por ensayos de
germinacion. El desempefio del método de incorporacion de los microorganismos al
polimero, asi como su sobrevivencia en el tiempo se evalu6 mediante ensayos de
viabilidad en distintas condiciones de almacenamiento. Los resultados obtenidos
permitieron determinar que el biopolimero no afecta la capacidad de germinacion de las
semillas y les confiere proteccién a hongos entomopat6genos.

Financiamiento: Beca de Maestria, INIA.
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